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Registro 4-6

Identificación

Institución
Museo Historia Natural de Valparaíso

Número de registro
4-6

Nº de inventario
787

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Arqueológica
Lodwig

Objeto
Escudilla
Dimensiones
Alto 9.6 cm - Diámetro 20.7 cm - Espesor 0.5 cm
Técnica / Material
Modelado de cerámica - Cerámica
Alisado - Cerámica
Engobe - Cerámica
Pintura - Cerámica

Descripción
Contenedor abierto de perfil simple. Tiene labio redondeado, cuerpo
troncónico invertido y base curva. Superficie alisada y pulida con engobe
color crema y decoración lineal en una banda superior circundante con
líneas achuradas oblicuas. En el interior está decorado con tres líneas
negras horizontales adyacentes al borde.

Estado de conservación
Bueno

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

Área cultural segundo nivel
Norte Chico

https://www.surdoc.cl/registro/4-6
https://www.tesauroregional.cl/terminos/2564
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
https://www.aatespanol.cl/terminos/300235507
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3242
https://www.aatespanol.cl/terminos/300235507
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010459
https://www.aatespanol.cl/terminos/300235507
https://www.aatespanol.cl/terminos/300161986
https://www.aatespanol.cl/terminos/300235507
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Cultura arqueológica
Cultura Inca / Diaguita-Inca

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Donación

Procedencia
Juan Lodwig

Fecha de ingreso
1921

Registradores
Iris Moya Fuentes, 2016-06-29



                                                                                       SURDOC / Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales

www.surdoc.cl 3 Fecha / 2024-05-04


